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报告要点 

3月上板块走势回顾：2024年 3月上（3月 1日-3月 15日），大盘指数中，

上证综指上涨 1.31%，深证成指上涨 3.03%，创业板指上涨 4.26%，沪深 300

上涨 1.53%。截至 2024年 3月 15日，申万电子指数为 3443.91，较 3月 1

日上涨 3.94%，行业涨跌幅在所有一级行业中排序 9/31。申万电子各子行业

中，元件板块上涨 8.10%，其他电子板块上涨 7.97%，消费电子板块上涨

7.73%，光学光电子板块上涨 4.79%，半导体板块上涨 1.18%，电子化学品

板块上涨 0.83%。2024年 3月上，申万电子行业 382支个股上涨，商络电

子（52.67%）、精研科技（46.60%）、福蓉科技（39.18%）涨幅居前；有

89支个股下跌，雅葆轩（-14.06%）、赛微微电（-11.84%）、亚世光电（-11.37%）

跌幅居前。2024年 3月上，电子行业上市公司中，龙腾光电、传音控股、环

旭电子的机构持股比例居前，分别为 90.23%、85.26%、84.09%。  

英伟达 GTC 2024 伴随 CEO 黄仁勋发表主题演讲拉开帷幕。北京时间 3月

19日凌晨，英伟达公司创始人兼 CEO 黄仁勋发表 GTC主题演讲，发布了采

用 Blackwell 架构的 B200 和 GB200系列芯片、集成 AI 开发软件微服务系

统 NIM、全球首款 AI仿生人形机器人模型 GR00T等最新突破性成果。 

英伟达推出新一代 Blackwell GPU芯片。为了实现更大规模的 AI计算，英

伟达推出新一代 Blackwell架构的GPU芯片，包括 B200，以及由两片 B200

与一颗 Grace CPU组合而成的GB200。Blackwell B200 由 2080亿个晶体

管组成，可提供高达 20 PetaFLOPS 的 FP4算力，配备 192GB HBM3e内

存，提供高达 8TB/s 的带宽。GB200 将两个 B200 GPU 通过 900GB/s 的

NVLINK-C2C连接到 1个Grace CPU上,配备384GB的 HBM3e的存储芯片，

因此拥有 40 PetaFLOPS 的 AI算力，864GB的高速内存，提供 16TB/s的带

宽。在服务器产品方面，基于 Blackwell的 DGX GB200 NV72将 36颗 NVIDIA 

Grace CPU和 72块 Blackwell GPU放入液冷机架中。再进一步扩展，8个

或以上的 DGX GB200 系统构建成了 DGC SuperPOD。Blackwell架构芯片

共包含六重升级，包括：截至目前最强算力芯片、第二代 Transformer引擎、

第五代 NVLink、RAS可靠性引擎、Secure AI和解压缩引擎。 

英伟达就数字孪生、NIM 微服务、具身智能等领域提出了新的应用。在数字

孪生方面，公司与大量头部设计仿真软件企业建立了合作伙伴关系，并合作

开发新的应用。在 NIM 微服务方面，开发者可能不再需要逐行编写代码，而

是通过与 AI的交流，将任务进行分解，并调用微服务完成训练和应用部署。

在机器人领域，英伟达提供从 Jetson上的硬件解决方案到 Isaac 上的软件解

决方案，发布了 Isaac Manipulator 和 Isaac Perceptor，并宣布了名为GR00T

项目，能够无需依赖预编程命令，将能够理解自然语言，并通过观察人类动

作来模拟运动。 

风险提示： 1、宏观经济恢复不及预期，电子行业下游需求不及预期；2、贸易摩擦加剧，电子行业供应链进一步受限的风险；3、若电子行业

技术研发和迭代、产品推进不及预期，存在国产替代不及预期的风险；4、电子行业竞争加剧，使得部分企业盈利能力下滑的风险。 
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1、英伟达 GTC 2024，全新 Blackwell平台震撼亮相 

北京时间 3月 19日凌晨，英伟达公司创始人兼 CEO黄仁勋发表GTC主题演讲，发布了采

用 Blackwell 架构的 B200和 GB200系列芯片、集成 AI开发软件微服务系统 NIM、全球首

款 AI仿生人形机器人模型GR00T等最新突破性成果。 

推出新一代 Blackwell GPU芯片 

黄仁勋提到，具有 1.8T参数的 GPT-MoE模型需要吞吐数十亿 token，为了实现更大规模的

AI计算，英伟达推出新一代 Blackwell架构的 GPU芯片，包括 B200，以及由两片 B200与

一颗Grace CPU组合而成的GB200。 

Blackwell B200 由 2080亿个晶体管组成，可提供高达 20 PetaFLOPS 的 FP4算力，配备

192GB HBM3e内存，提供高达 8TB/s的带宽。B200是英伟达首个采用MCM（多芯片封装）

设计的 GPU，即在同一个芯片上集成了两个 GPU，但是因为没有内存局部性问题和缓存问

题，因此 CUDA将其视为单块 GPU。 

GB200将两个 B200 GPU通过 900GB/s的 NVLINK-C2C连接到 1个 Grace CPU上，配备

384GB 的 HBM3e的存储芯片，因此拥有 40 PetaFLOPS 的 AI算力，864GB的高速内存，

提供 16TB/s的带宽。英伟达表示，由两片 B200组成的 GB200在基于 1750亿组参数GPT-3

模型的基准测试中，其性能是 H100的 7倍，训练速度是 H100的 4倍。 

 

图表 1：B200和 H100芯片对比图   图表 2：GB200开发板和生产板 

 

 

 

资料来源：英伟达 GTC 2024 主题演讲，五矿证券研究所  资料来源：英伟达 GTC 2024 主题演讲，五矿证券研究所 

 

图表 3：2016-2014年，AI算力提升了 1000多倍  

 

资料来源：英伟达 GTC 2024 主题演讲，五矿证券研究所 
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在服务器产品方面，基于 Blackwell 的 DGX GB200 NV72将 36颗 NVIDIA Grace CPU和

72块 Blackwell GPU放入液冷机架中。再进一步扩展，8个或以上的 DGX GB200系统构建

成了 DGC SuperPOD，总共有 288个 CPU、576个 GPU、240TB内存和 11.5 exaflops的

FP4算力。这些系统可以通过 InfiniBand网络连接进一步扩展，从而获得海量算力。 

 

图表 4：英伟达 DGX GB200 NV72 

 

资料来源：英伟达 GTC 2024 主题演讲，五矿证券研究所 

 

图表 5：英伟达提供的外围设备  

 

资料来源：英伟达 GTC 2024 主题演讲，五矿证券研究所 

 

总结来看，Blackwell架构芯片共包含六重升级： 

1）采用全球最强大的芯片：Blackwell 架构 GPU 由 2080 亿个晶体管组成，采用台积电 4

纳米工艺制造，并由两个芯片通过 NVlink 5.0连结在一起。 

2）第二代 Transformer引擎：结合了 Blackwell Tensor Core 技术和 TensorRT-LLM 和 NeMo 

Megatron框架中的英伟达先进动态范围管理算法，支持 FP4和 FP6精度计算，FP4与 FP6

算力分别是 Hopper的 5倍与 2.5倍。 

3）第五代 NVLink：提供 1.8TB/s双向吞吐量，确保多达 576个GPU之间的无缝高速通信。 

4）RAS可靠性引擎：基于 AI的预防性维护来运行诊断和预测可靠性问题，能够极早辨认出

可能发生的潜在故障，尽可能缩短停机时间。 
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5）Secure AI：先进的机密计算功能，可以在不影响性能的情况下保护 AI模型和客户数据。  

6）解压缩引擎：支持最新格式，加快数据库查询，以提供数据分析和数据科学的最高性能。 

 

图表 6：英伟达 Blackwell架构芯片的六重升级 

 

资料来源：英伟达 GTC 2024 主题演讲，五矿证券研究所 

 

英伟达是一家软件公司，在本次会议上，英伟达就数字孪生、AI模拟气象、AI重建蛋白质、

AI筛选新药、具身智能、自动驾驶方面提出了新的应用。 

Omiverse：用软件定义和加速的数字孪生系统 

在对英伟达近三十年的发展历程回顾中，黄仁勋表示，英伟达使用仿真工具等软件来创造产

品，并不是为了降低计算成本，而是为了扩大计算规模，提升产品设计的效率，并在虚拟环

境中测试和优化产品性能。为了做到这一点，英伟达与大量设计仿真软件企业建立了合作关

系，在主题演讲视频中涵盖了包括 Adobe/Autodesk/Bico/PTC/Simens/Rockwell/Hexagon

等企业产品，并重点介绍了在 EDA 领域和三家头部企业的合作——与 Ansys 在数字孪生系

统的优化、与 Synopsys 在加速计算光刻方面的研究、与 Cadence 在 EDA/SDA/CAE 领域

的平台链接。 

 

图表 7：英伟达发展历程回顾 

 

资料来源：英伟达 GTC 2024 主题演讲，五矿证券研究所 
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NIM微服务：AI软件的新篇章 

黄仁勋在演讲中还宣布了英伟达在 AI 软件领域的新进展——NIM 微服务。未来，开发者可

能不再需要逐行编写代码，而是通过与 AI的交流，将任务进行分解，并调动一系列 NIMs来

完成训练和应用部署。 

 

图表 8：英伟达 NIM微服务 

 

资料来源：英伟达 GTC 2024 主题演讲，五矿证券研究所 

 

机器人技术的新突破 

多个行业正在利用机器人开发技术走向成功，其中包括制造、零售、农业、仓储与物流、配

送和医疗健康等。从 Jetson上的硬件解决方案到 Isaac 上的软件解决方案，NVIDIA 提供端

到端机器人开发平台，以支持大规模训练、开发和部署 AI机器人。AI、机器人和Omniverse

的结合能够帮助给未来工业发展提供新的可能性。NVIDIA 还发布了 Isaac Manipulator 和

Isaac Perceptor。Isaac Manipulator 为机械臂提供最先进的灵活性和模块化 AI功能，并拥

有强大的基础模型和 GPU加速库集合。Isaac Perceptor提供多摄像头、3D环绕视觉功能，

将越来越多用于制造和操作过程中的自主移动机器人，以提高工作效率和工人安全。 

在具身智能领域，英伟达宣布了名为GR00T（Generalist Robot 00 Technology）的项目，

旨在推动机器人和具身智能的突破性工作。由 GR00T 驱动的机器人无需依赖机器人的预编

程命令，将能够理解自然语言，并通过观察人类动作来模拟运动。在会议上，黄仁勋现场展

示了GR00T驱动的多款人形机器人，并特别演示了与迪士尼小机器人的交互。 

 

图表 9：GR00T驱动的多款人形机器人  图表 10：英伟达 GTC 2024会议上与迪士尼小机器人的交互 

 

 

 

资料来源：英伟达 GTC 2024 主题演讲，五矿证券研究所  资料来源：英伟达 GTC 2024 主题演讲，五矿证券研究所 

 



 

请仔细阅读本报告末页声明                                                                                  Page  7 / 15 

 

[Table_Page] 电子 |周报 

2024年 3月 20日 

 

 

2、行业新闻 

【半导体】TrendForce 统计，2023年第四季 DRAM产业营收季增近三成。据 TrendForce

研究显示，受惠于备货动能回温，以及三大原厂控产效益显现，主流产品的合约价格走扬，

带动 2023年Q4全球 DRAM 产业营收达 174.6亿美元，季增 29.6%。目前观察 2024年 Q1 

DRAM 市场趋势，原厂目标仍为改善获利，涨价意图强烈，促使 DRAM 合约价季涨幅近两

成，然出货比特则面临传统淡季而略微衰退。Q4 三大原厂三星同比增幅最高，营收达 79.5

亿美元，季增幅度逾五成，主要受惠于 1alpha nm DDR5出货拉升，使得 Server DRAM的

出货比特季增超过 60%。SK 海力士虽然出货比特季增仅 1~3%，然持续受惠于 HBM、DDR5

的价格优势，以及来自于高容量 Server DRAM 模组的获利，平均销售单价季增 17~19%，

第四季营收达 55.6 亿美元，季增 20.2%。美光量价齐扬，出货比特及平均销售单价均季增

4~6%，DDR5与 HBM比重相对低，故营收成长幅度较为和缓，第四季营收达 33.5亿美元，

季增 8.9%。产能规划方面，三星 2023年第四季大幅减产，在库存压力改善后，2024年第

一季投片开始回升，稼动率约为 80%。下半年旺季，需求预期将较上半年明显增温，产能会

持续拉高至第四季。SK 海力士则积极扩张 HBM 产能，投片量缓步增加，随着 HBM3e量产

后，相关先进制程投片亦持续上升。美光投片量有回温趋势，后续将积极增加其先进制程

1beta nm比重，用于生产 HBM、DDR5与 LPDDR5(X)产品，因先进制程的设备增加，届时

产能将较为收敛。（资料来源：TrendForce） 

【半导体】TrendForce 统计，2023年第四季 NAND Flash产业营收达 114.9亿美元，季增

24.5%。主要受惠于终端需求因年终促销回温，加上零部件市场因追价而扩大订单动能，比

特出货较 2023年同期旺盛；同时企业方面持续释出 2024年需求表现优于 2023 年的看法，

且启动策略备货带动。展望 2024 年第一季，在供应链库存水位已大幅改善以及价格仍处于

上涨的态势下，客户为避免供货短缺及成本垫高的风险，持续增加采购订单。因此，尽管第

一季为传统淡季，但受惠订单规模持续放大，激励 NAND Flash合约价平均涨幅高达 25%，

故 TrendForce 集邦咨询预估第一季 NAND Flash 产业营收仍会季增两成。第四季营收以三

星成长幅度最高，主要是服务器、笔电与智能手机需求均大幅成长，即使并未完全满足客户

订单数量比特出货量，但季增仍达 35%，平均销售价格季涨 12%，带动营收上升至 42亿美

元，季增 44.8%；SK 集团受惠于价格大幅回升，第四季营收达 24.8亿美元，季增 33.1%，

位居第二名。（资料来源：TrendForce） 

【工业软件】国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行

动方案》），方案提出规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别

超过 90%、75%。《行动方案》提出，到 2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、

医疗等领域设备投资规模较 2023年增长25%以上;重点行业主要用能设备能效基本达到节能

水平，环保绩效达到 A 级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具

普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、75%;报废汽车回收量较 2023年增加约一倍，二

手车交易量较 2023年增长 45%，废旧家电回收量较 2023年增长 30%，再生材料在资源供

给中的占比进一步提升。（资料来源：中国政府网） 

【消费电子】TrendForce 统计，2023年第四季全球智能手机产量同比增长约 12.1%，全年

约 11.66亿台。全球智能手机产量在 2023 年第三季终结连续 8个季度的年衰退，至第四季

品牌进行年末冲刺以巩固市占率，带动 2023年第四季智能手机产量同比增长 12.1%，约 3.37

亿支，而 2023全年产量约 11.66 亿支，年减 2.1%。望 2024 年，与 2023年相较虽不复见

渠道库存的压力，但由于市场复苏情况仍待观察，产业发展则聚焦 AI应用，透过处理器大厂

及品牌端的合作将加速 AI赋能的智能手机逐步普及。因应年末消费旺季及巩固市占率，品牌

均加大生产目标。受惠于新机 iPhone 15系列发表，苹果第四季产量季增 58.6%，约 7,850
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万支，位居第一名；全年产量 2.23亿支，年减 4.2%。由于苹果与华为在中国内需高端客群

市场重叠，面对华为卷土重来，未来在中国的销售市场将面临极大挑战。三星（Samsung）

第四季介于旗舰机的销售过渡期，故产量季减 11%，约 5,350 万支，排名第二；全年产量

2.29亿支，年减 11.3%。小米第四季产量约 4,310万支，季增 0.7%，位居第三；全年产量

1.47亿支，年减 6.1%。Oppo（含 Oppo,Realme,OnePlus）第四季产量约 4,000万支，季

增 3.4%，位居第四，全年产量 1.39亿支，年减 4.1%。Vivo第四季产量约 2,550万支，季

增 4.1%，位居第六，全年产量 9,350万支，年减 2.9%。由于全球市场面临消费力低迷的挑

战，加上华为复苏后积极开拓中国市场，对于高度仰赖中国市场的智能手机品牌而言，将面

临更严苛的市场竞争。Transsion 第四季产量约 2,950 万支，季增 11.3%，全年产量首度突

破 9,000万关卡，年增 46.3%，其季度、年度排名均提升至全球第五。TrendForce集邦咨询

分析 Transsion 的成长除了受惠渠道库存回补、产品跳脱低端框架，朝向多元发展外，还包

含新开发市场如印度、南美等区域经营有成。（资料来源：TrendForce） 

【消费电子】Canalys统计，2023 年第四季度，美国 PC 市场增长 3%，复苏迅速，2024

年有望增长 7%。2023年第四季度，美国个人电脑（PC）(包含台式机、笔记本和工作站）

出货量同比增长 3.3%，达到 1670万台。消费市场受节日季推动，同比增长 15.1%。商用领

域出货同比小幅下降 2.2%，而教育领域降幅较大，同比下降 13.4%。美国 PC 市场反弹信

号，预示着市场在未来两年将迎来增长，2024年和 2025年美国 PC市场表现将呈现强劲态

势。（资料来源：Canalys官方微信公众号） 

【AI大模型】腾讯携手清华、港科大联合推出图生视频大模型“Follow-Your-Click”。3月

15 日，腾讯混元大模型和清华大学、香港科技大学联合推出全新图生视频大模型

“Follow-Your-Click”，基于输入模型的图片，只需点击对应区域，加上少量提示词，就可以

让图片中原本静态的区域动起来，一键转换成视频。（资料来源：腾讯混元官方微信公众号） 

【通信&算力】3月 15日，河南省人民政府办公厅近日印发《河南省加快制造业“六新”突

破实施方案》。《方案》提到，目标到 2025年，“六新”突破取得明显成效，新基建逐步夯实、

新技术群体突破、新材料迭代更新、新装备规模提升、新产品持续涌现、新业态普遍形成，

推动形成以传统产业为基础、新兴产业为支柱、未来产业为先导的先进制造业体系，制造业

增加值占生产总值比重、战略性新兴产业占规模以上工业增加值比重均超过 30%，壮大 7个

先进制造业集群和 28 个重点产业链，产业链、供应链韧性和安全水平明显提升，先进制造

业综合实力进入全国前列。《方案》要求优化升级网络基础设施，加快建设 5G（第五代移动

通信技术）网络；改造优化宽带网络；积极布局卫星互联网，到 2025年，完成 38颗卫星组

网及 373座卫星导航定位基准站北斗三代升级，建成立足中部、服务全国、面向全球的卫星

运营和应用服务中心。此外，要求统筹布局算力基础设施，加快建设新型数据中心，到 2025

年，全省标准机架达到 30万架；加快建设智算超算设施，到 2025年，智算和超算算力规模

超过 2000PFLOPS，高性能算力占比超过 30%。（资料来源：河南省人民政府办公厅） 

【半导体】3月 14日，在 2024玄铁 RISC-V生态大会上，达摩院院长张建锋表示，随着新

型算力需求激增，RISC-V 发展迎来蝶变，即将进入应用爆发期。目前玄铁已授权 300多家

企业，出货量超过 40亿颗，成为 RISC-V 领域最受欢迎的处理器 IP 之一，在 PC、电力、

5G 通信、机器人、交通等领域催化出一批典型的行业创新应用。会上，达摩院宣布面向 AI

加速、低功耗、安全等全面升级迭代玄铁产品线，计划于 2024年内推出下一代处理器 C930，

为 RISC-V 向更高性能的探索奠定重要基础。在玄铁 RISC-V 生态大会上，中国工程院院士

倪光南表示，融合 RISC-V、扩展指令集、DSA、Chiplet及其互联等技术，发展基于 RISC-V

架构的 DSA新型服务器是中国的机遇，有可能实现对 X86服务器的替代。（资料来源：达摩

院 DAMO） 

【半导体】TrendForce预估，2024全年 HBM供给位元年增预估高达 260%，产能将占 DRAM
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产业 14%。据 TrendForce预估，截至 2024年底，整体 DRAM 产业规划生产 HBM TSV的

产能约为 250K/m，占总 DRAM 产能（约 1,800K/m）约 14%，供给位元年成长约 260%。

此外，2023年 HBM产值占比之于 DRAM整体产业约 8.4%，至 2024年底将扩大至 20.1%。

TrendForce表示，以 HBM 及 DDR5生产差异来看，其 Die Size大致上较 DDR5同制程与

同容量（例如 24Gb对比 24Gb）尺寸大 35～45%；良率（包含 TSV 封装良率），则比起 DDR5

低约 20～30%；生产周期（包含 TSV）较 DDR5 多 1.5~2个月不等。以 HBM 产能来看，

三星、SK海力士至 2024年底的 HBM产能规划最积极，三星 HBM总产能至年底将达约 130K

（含 TSV）；SK 海力士约 120K，但产能会依据验证进度与客户订单持续而有变化。另以现

阶段主流产品 HBM3产品市占率来看，目前 SK 海力士于 HBM3市场比重逾 9成，而三星将

随着后续数个季度 AMD MI300逐季放量持续紧追。（资料来源：TrendForce） 

【AI大模型】马斯克的 AI创企 xAI正式发布了此前备受期待的开源大模型 Grok-1，其参数

量达到了 3140亿，远超 OpenAI GPT-3.5的 1750亿。根据公司官网显示，该模型包含 3140

亿参数，是 2023年 10月预训练阶段的原始基础模型，基于大量文本数据进行训练，未针对

任何特定任务进行微调。模型的权重文件则是以磁力链接的形式提供，文件大小接近 300GB。

（资料来源：xAI官网） 

 

3、公司动态 

【中望软件】公司发布 2023年业绩快报。2023年，公司全年预计实现营业收入 8.24亿元，

同比增长 37.18%；实现归母净利润 6225.50万元，同比增长 887.90%；实现扣非归母净利

润-7803.44万元，2022 年同期为-6741.34 万元。报告期内，随着国内经济活动重返常态以

及海外差旅限制消除，公司全力以赴地把握市场机遇，实现收入的显著增长。一方面，在国

内市场，公司持续践行“下沉中小企业”和“聚焦大客户”的业务策略，在全国重点省市的

业务布局逐步发挥作用，与重点行业头部客户的合作取得重要进展；另一方面，在海外市场，

公司通过新设分支机构、延揽本土化英才、优化全球渠道商网络体系，加强了本地化营销与

技术支持能力，对扩大品牌影响力、提升技术支持与市场推广效率起到重要的作用。此外，

报告期内，公司并购了北京博超，此次收购为公司的业绩增长带来了积极影响。（资料来源：

公司公告） 

【兆易创新】公司发布关于集中竞价交易方式首次回购股份的公告。公司通过集中竞价交易

方式首次回购股份67,800股，占公司总股本的比例为0.01%，购买的最高价格为人民币74.60

元/股，最低价格为人民币 73.71 元/股，已支付的总金额为人民币 5,021,872 元（不含交易

费用）。（资料来源：公司公告） 

【微软】微软宣布与生成式 AI 领域的领军者 Mistral AI 建立长期合作伙伴关系。微软与

Mistral AI两家公司均坚定致力于创新与实际应用，共同携手跨越前沿研究与现实世界解决方

案之间的鸿沟。与微软的深度合作，使Mistral AI得以接触 Azure 前沿 AI基础设施。这一合

作不仅为 Mistral AI敞开了新的商业大门，助力其拓展至全球市场，更促成了持续的研究合

作，为公司的未来发展注入了新活力。（资料来源：公司官方微信公众号） 

【甲骨文】Oracle宣布正式推出 Oracle Globally Distributed Autonomous Database。

Globally Distributed Autonomous Database 基于 Oracle备受肯定的分片技术构建而成，不

仅为客户提供 Oracle Autonomous Database 的优势，同时也让客户能够控制数据分发和数

据放置政策。如此一来，企业能够在全球多个物理位置自动以透明的方式向应用分发和存储

数据。通过这种方法，客户可以获得高可扩展性和高可用性，应对数据主权要求，并从自治

运营中受益，从而显著降低成本。（资料来源：公司官方微信公众号） 
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【工业富联】公司发布 2023 年年报。2023 年公司实现营业收入 4763.40 亿元，同比减少

6.94%；扣非归母净利润 202.09亿元，同比增长 9.8%。受益于 AI算力需求的强劲增长，公

司盈利能力提升，全年毛利率突破 8%，创公司上市以来新高。收入侧短期承压，主要原因

系 AI服务器市场份额大幅提升，受业务结构调整影响。今后，公司将以 AI技术为核心驱动

力，全力聚焦 AI产品布局、先进散热及液冷技术，与全球客户及生态伙伴深化联合研发，共

同开创美好未来。工业富联与生态合作伙伴强强联手，引领产业创新。2023年 11月 8 日，

在世界互联网大会乌镇峰会上，工业富联与英特尔联合发布下一代先进散热技术，旨在突破

当前液冷技术的极限，为不断增长的 AI算力需求提供先进散热解决方案。（资料来源：公司

公告） 

【华为】3月 14日，华为中国合作伙伴大会 2024在深圳隆重开幕。大会以“因聚而生，数

智有为”为主题，面向数智化转型的浪潮，华为携手伙伴共同探讨如何通过强化“伙伴+华

为”体系，帮助客户抓住数智化转型的巨大机遇，加速迈向智能世界。会上，华为常务董事、

ICT 基础设施业务管理委员会主任汪涛在《因聚而生·数智有为》的主题演讲中表示，为了

更好地满足不同客户的数智化转型需求，华为坚持“一个深耕、两个扩张”，即深耕 NA 市场，

扩张商业和分销市场，面向三类市场制定差异化的业务战略。在 NA 市场，通过与伙伴联合

打造行业解决方案，探索数智化转型的最佳路径，助力客户业务成功；在商业市场，由伙伴

主导，基于多技术协同推出丰富的产品组合，赋能伙伴数智化能力，助百万商业客户实现数

智化转型；在分销市场，华为以工程商为中心，在构建更健康有序的分销伙伴体系的基础上，

围绕“华为坤灵”品牌打造“6 易”产品和数字化作战平台，助力中小微企业更轻松地实现

数智化。（资料来源：公司官方微信公众号） 

【深南电路】公司发布 2023年年报。2023年公司实现营业收入135.26亿元，同比下降 3.33%；

扣非归母净利润 9.98亿元，同比减少 33.46%。报告期内，公司业绩变动主要由于下游市场

需求下行，封装基板和 PCB 业务全年整体稼动率较上年同期有所下降，叠加封装基板新项

目建设、新工厂爬坡等带来的费用和固定成本增加等因素影响。公司印制电路板业务实现主

营业务收入 80.73 亿元，同比下降 8.52%，占公司营业总收入的 59.68%;毛利率 26.55%，

同比下降 1.57个百分点。报告期内，公司数据中心领域同比微幅增长，主要为下半年以来部

分客户 Eagle Stream 平台产品逐步起量，以及在新客户与部分新产品(如 AI加速卡等)开发

上取得一定突破。公司充分把握了新能源和 ADAS方向的增长机会，全年汽车领域订单同比

增长超 50%。订单增量主要来自公司前期导入的新客户定点项目需求的释放，以及 ADAS

相关高端产品的需求上量。此外，海外 Tier1 客户开发工作进展顺利，为未来汽车业务的持

续增长奠定了坚实基础。（资料来源：公司公告） 

【万兴科技】3月 18日，国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕”正式通过国家网信办、

国家发改委等七部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案许可，成为湖南首批

通过中央网信办备案的大模型之一，也是备案制实施以来首个获批可面向用户开放服务的音

视频多媒体大模型。（资料来源：公司官方微信公众号） 

【长盈精密】公司发布 2023年度业绩报告。公司 2023年营业收入 137.22亿元，同比减少

9.74%；扣非净利润 1863.21 万元，同比增长 10.26%。公司表示，报告期内，受上半年下

游需求疲软影响，公司消费电子业务共实现营收 101.32亿元，较 2022年下降 19.63%。虽

然营收规模略有下滑，但公司在新项目上取得了重大进展。2023年四季度，公司大客户 XR

（AR/VR/MR）项目顺利实现量产。2023年 10月底，安卓客户智能手机钛合金结构件项目

也顺利实现量产，在交货速度和良率等方面都取得了客户的高度认可，为后续新项目的拓展

奠定了坚实基础。（资料来源：公司公告） 

 

4、市场动态 
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2024年 3 月上（3月 1日-3月 15日），大盘指数中，上证综指上涨 1.31%，深证成指上涨

3.03%，创业板指上涨 4.26%，沪深 300上涨 1.53%。截至 2024年 3月 15日，申万电子

指数为 3443.91，较 3月 1日上涨 3.94%，行业涨跌幅在所有一级行业中排序 9/31。 

 

图表 11：申万一级行业 3月上涨跌幅（3月 1日-3月 15日） 

 

资料来源：Wind，五矿证券研究所 

 

图表 12：申万一级行业年初至今涨跌幅（截至 3月 15日） 

 

资料来源：Wind，五矿证券研究所 

 

2024年 3月上，申万电子各子行业中，元件板块上涨 8.10%，其他电子板块上涨 7.97%，

消费电子板块上涨 7.73%，光学光电子板块上涨 4.79%，半导体板块上涨 1.18%，电子化学

品板块上涨 0.83%。 

 

 

 

 

 



 

请仔细阅读本报告末页声明                                                                                  Page  12 / 15 

 

[Table_Page] 电子 |周报 

2024年 3月 20日 

 
图表 13：申万电子细分行业 3月上涨跌幅（3月 1日-3月 15日） 

 

资料来源：Wind，五矿证券研究所 

 

2024年 3月上，申万电子行业 382支个股上涨，商络电子（52.67%）、精研科技（46.60%）、

福蓉科技 （39.18%）涨幅居前；有 89支个股下跌，雅葆轩（-14.06%）、赛微微电（-11.84%）、

亚世光电 （-11.37%）跌幅居前。 

 

图表 14：申万电子行业 3月上股价涨跌幅前十标的（3月 1日-3月 15日） 

3月上涨幅前十位 3月上跌幅前十位 

公司名称 涨幅 公司名称 跌幅 

商络电子 52.67% 雅葆轩 -14.06% 

精研科技 46.60% 赛微微电 -11.84% 

福蓉科技 39.18% 亚世光电 -11.37% 

裕太微-U 38.93% 则成电子 -11.29% 

东田微 38.47% 纳芯微 -11.20% 

福日电子 36.38% 纬达光电 -10.99% 

鸿日达 33.53% 凯华材料 -10.25% 

光弘科技 33.17% 华岭股份 -10.08% 

昀冢科技 30.63% 明阳电路 -9.95% 

五方光电 28.60% 鑫汇科 -9.09% 

资料来源：Wind，五矿证券研究所 

 

2024 年 3 月上，电子行业上市公司中，龙腾光电、传音控股、环旭电子的机构持股比例居

前，分别为 90.23%、85.26%、84.09%。 

 

图表 15：电子行业 2023 Q3机构持股比例前十标的（截至 2024年 3月上） 

公司名称 机构持股比例 

龙腾光电 90.23% 

传音控股 85.26% 
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环旭电子 84.09% 

华润微 83.68% 

福蓉科技 81.19% 

泓禧科技 81.01% 

龙芯中科 79.42% 

鹏鼎控股 78.95% 

工业富联 77.41% 

景旺电子 77.20% 

资料来源：Wind，五矿证券研究所 

 

 

 

5、风险提示 

1、宏观经济恢复不及预期，电子行业下游需求不及预期； 

2、贸易摩擦加剧，电子行业供应链进一步受限的风险； 

3、若电子行业技术研发和迭代、产品推进不及预期，存在国产替代不及预期的风险； 

4、电子行业竞争加剧，使得部分企业盈利能力下滑的风险。 
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